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                            杭州士兰微电子股份有限公司 

   第二届董事会第八次会议决议公告暨召开 2004 年第一次临时股东大会的通知 

 

    杭州士兰微电子股份有限公司第二届董事会第八次会议于 2004 年 8 月 6日、7 

日以通讯方式召开。全体 11 名董事参加了本次会议,并以传真方式全票表决通过 

了以下决议： 

    一、2004 年半年度报告 

    二、关于修改《公司章程》的议案 

    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会联合下发的 

证监发［2003］56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 

保若干问题的通知》的有关要求,并结合公司的实际情况,拟对《公司章程》进行 

如下修改： 

    1、对第一百零五条作出修改： 

    第一百零五条原文为：董事会运用公司资产所作出的风险投资应限于公司前 

一年末净资产的百分之十以内,对风险投资董事会应当建立严格的审查和决策程 

序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 

    第一百零五条修改后为：董事会运用公司资产所作出的风险投资、资产抵押 

及其他担保事项应限于公司最近一期经审计后净资产的百分之三十以内,对风险 

投资、资产抵押及其他担保事项,董事会应当建立严格的审查和决策程序；重大 

项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。公司原则上不 

得直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保。 

    2、对第一百十三条作出修改 

    第一百十三条原文为：董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行 

。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数以上通 

过。 

    第一百十三条修改为：董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行 

。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数以上通 

过。董事会作出担保事项的决议,必须经全体董事的三分之二以上表决通过。 

    本议案需经股东大会通过后实施。 

    三、关于为杭州士兰集成电路有限公司提供总额不超过 2亿元人民币担保的 

议案 

    杭州士兰集成电路有限公司(以下简称“士兰集成”)负责实施的芯片生产线 

技改项目需要投入资金 29998 万元,截至 2004 年 6月底士兰集成已对该项目投入资 

金 18772 万元,尚存在一定的资金缺口。为确保芯片生产线技改项目能按照原计划 

顺利完成,士兰集成拟向银行筹集部分资金。现应士兰集成公司要求,公司拟将对 

士兰集成的担保总额增加到 2亿元人民币,即向士兰集成提供总额不超过 2亿元人 

民币的担保。截止 2004 年 6月 30 日,公司已为士兰集成提供了 1.32 亿元人民币的 

担保。 

    士兰集成成立于 2002 年 1月 12 日,注册资本为人民币 6000 万元,本公司持有其 

97.5%的股权。截止 2004 年 6月 30 日,该公司总资产为 412,412,538.13 元,负债为 3 

51,473,351.12 元,净资产为 60,939,187.04 元。2004 年上半年主营业务收入为 52 



,920,617.48 元,净利润为 12,783,975.94 元。 

    本议案需经股东大会通过后实施。 

    四、关于投资发光半导体芯片项目的议案 

    为了把握市场契机,充分利用公司经营管理以及现有的半导体生产基础设施 

优势,公司拟实施发光半导体芯片项目。发光半导体芯片项目的总投资额为 7000 

万元人民币,主要是在士兰集成现有的部分厂房和动力设施的基础上,从国外引进 

MOCVD 等工艺设备,建设一条发光半导体芯片生产线。 

    为了加快实施该项目,公司拟与控股子公司杭州士兰集成电路有限公司(以下 

简称“士兰集成”)共同出资组建杭州士兰明芯科技有限公司,负责实施发光半导 

体芯片项目。杭州士兰明芯科技有限公司的注册资本为 3500 万元人民币,其中公 

司出资 3150 万元,占 90%；士兰集成出资 350 万元占 10%。杭州士兰明芯科技有限公 

司成立后,将引进国外技术团队进行核心芯片工艺的开发。 

    公司将根据项目建设的进展情况,在适当时候向杭州士兰明芯科技有限公司 

再次投入注册资本金 3500 万元。 

    本议案需经股东大会通过后实施。 

    五、关于投资设立杭州士兰光电技术有限公司的议案 

    公司拟与 MICROSIGNAL 有限公司(注册地为日本,以下简称“MICROSIGNAL” 

)以及优达(UNIDUX)电子有限公司(注册地为新加坡,以下简称“UNIDUX”)共同投 

资设立杭州士兰光电技术有限公司(以下简称“士兰光电”)。经营范围为与光电 

模块相关的产品。 

    公司已在光电模块产品的研发和生产上有相当积累,引进 MICROSIGNAL 的高端 

技术和 UNIDUX 在国际市场运作上的经验,可以大幅度提高在成本、技术、管理上 

的竞争能力。 

    士兰光电的注册资本金初步拟定为 2000 万元人民币。其中,本公司以设备、 

存货、现金等溢价出资 1800 万元人民币,持有 75%的股权；MICROSIGNAL 以技术出 

资 300 万元人民币,持有 15%的股权；UNIDUX 以现金出资 200 万元人民币,持有 10%的 

股权。 

    本议案需经股东大会通过后实施。 

    六、关于制订《杭州士兰微电子股份有限公司重大经营决策管理规定》的议 

案 

    为适应公司发展需求,进一步规范公司投资决策行为,促进公司投资决策的科 

学化和民主化,根据国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定,公司拟制订《 

杭州士兰微电子股份有限公司重大经营决策管理规定》。同时,由公司 2001 年年 

度股东大会修改通过的《杭州士兰微电子股份有限公司重大生产经营决策的程序 

和规则》以及由公司一届十一次董事会审议通过的《杭州士兰微电子股份有限公 

司投资决策管理规定》在本议案经股东大会审议通过后废止。 

    本议案需经股东大会通过后实施。 

    七、关于募集资金使用的议案 

    公司原计划用募集资金投资七个项目,投资总额为 50522 万元,但实际募集到 

资金总额为 28692 万元,存在着较大的资金缺口。为合理使用募集资金,在存在上 

述资金缺口的客观情况下,公司将募集资金全部投入到以下三个项目：集成电路 

芯片生产线技术改造项目、CD数字伺服芯片和解码纠错芯片组技改项目、自适应 

以太网卡专用芯片产业化研发项目。其中,公司向集成电路芯片生产线技术改造 

项目投入募集资金 24960 万元(以分阶段向杭州士兰集成电路有限公司增资的方式 



投入募集资金)；向 CD 数字伺服芯片和解码纠错芯片组技改项目投入募集资金 22 

32 万元；向自适应以太网卡专用芯片产业化研发项目投入 1500 万元。上述三个项 

目投资总额与募集资金计划投入额之间的差额部分,由公司自筹解决。 

    其他四个募集资金投资项目由公司自筹资金实施,具体由董事会根据公司的 

资金状况和项目进度安排资金。 

    本议案需提交股东大会审议。 

    八、关于召开 2004 年第一次临时股东大会的议案 

    时  间：2004 年 9月 11 日上午 9时整 

    地  点：杭州市梅苑宾馆(浙江省杭州市莫干山路 511 号) 

    会议议题： 

    1、关于向杭州士兰集成电路有限公司增资的议案(二届七次董事会审议通过 

)； 

    2、关于为杭州士兰集成电路有限公司提供总额不超过 2亿元人民币担保的议 

案； 

    3、关于投资发光半导体芯片项目的议案； 

    4、关于投资设立杭州士兰光电技术有限公司的议案； 

    5、关于修改《公司章程》的议案； 

    6、关于制订《杭州士兰微电子股份有限公司重大经营决策管理规定》的议 

案； 

    7、关于募集资金使用的议案。 

    出席对象： 

    1、截止 2004 年 9月 1 日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司 

登记在册的股东； 

    2、具有上述资格的股东授权委托代理人； 

    3、本公司的董事、监事、高级管理人员。 

    会议登记办法： 

    凡出席本次会议的股东,持有本人身份证(或护照)、股东账户；委托代理人 

持本人身份证明(或护照)、授权委托书、委托股东账户；法人股股东须持单位证 

明、委托人授权委托书、出席人身份证(或护照),于 2004 年 9 月 8 日(上午 8：00— 

——11：00,下午 1：30———5：00)到本公司投资管理部登记,异地股东可采用 

信函或传真方式在 2004 年 9月 9 日下午 5时前登记。 

    其他事项： 

    1、会期半天,出席会议者食宿及交通费自理； 

    2、联系方式： 

    地  址：杭州市黄姑山路 4号 

    联系人：陆晓红 

    电  话：0571-88212980 

    传  真：0571-88210763 

    邮  编：310012 

    特此公告！ 

                                    杭州士兰微电子股份有限公司董事会 

                                                2004 年 8 月 10 日 


